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中国BYD Microelectronics社との販売代理店契約締結に関するお知らせ 

 

当社は、下記の通り、中国BYD Microelectronics社との販売代理店契約を締結し、マーケティング活動を

開始しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

当社は、今般、BYD Microelectronics Co., Ltd.（以下、BME社 本社：中国広東省深圳市）と日本国内 

及び韓国における販売代理店契約を締結いたしました。 

 

BME社は、二次電池、携帯電話、パソコン、太陽光発電装置、自動車の開発・製造・販売を手がけるBYD Company 

Limitedの子会社で、パワー半導体、オーディオIC、リチウムイオン電池用保護／残量計IC、タッチパッド

モジュール等の多岐に渡る半導体・電子部品の開発・製造・販売を行っており、その製品はノキアやサムス

ンといったグローバル企業に採用されています。 

 

パワー半導体は電子機器の低消費電力化や再生可能エネルギー導入をサポートするキーデバイスで、地球

温暖化防止、低炭素社会の実現に向けた省エネルギー化という社会的要求の流れを受けて、市場の拡大が予

想されています。その中で、BME 社も扱う IGBT※は、白物家電、産業機器、自動車等の幅広い分野において

モーターを制御するインバータ等に多く使用され、市場の高成長が見込まれます。 

 

当社は、市場の高成長が期待されるIGBT／IPM※※製品を白物家電製品及び産業機器製品向けに、また電池

保護ICをリチウムイオン電池向けに当社グループ会社の幅広い顧客層に拡販することを皮切りに、BME社に

関連したビジネスをソニー製やサムスン電子製の半導体・電子部品販売事業に続く柱とするべく、マーケテ

ィング、技術支援活動を行ってまいります。 

 
※IGBT：Insulated Gate Bipolar Transistorの略。電気エネルギーを制御するために使われる半導体スイッ

チング素子の1つ。インバータ回路やDC-DCコンバータ等に使用される。 
※※IPM：Intelligent Power Moduleの略。IGBTを中心に制御信号増幅回路や電流・電圧・温度といった保護

回路、還流用ダイオード等が１つのパッケージに収められた電子部品。洗濯機、冷蔵庫、空調機器

のモーター駆動用、小型汎用インバータ等に使用される。 

 

会社名  ：株式会社ＵＫＣホールディングス 

（コード：3156 東証第一部） 

代表者名：代表取締役社長 福寿 幸男 

問合せ先：取締役 経理部門、財務部担当 田口 雅章

（TEL：03－3491－6575） 
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■BYD Microelectronics Co., Ltd.について 

 BYD Microelectronics 社は2003 年の設立以来、BYD Company Limited の子会社として、ICやパワーデバ

イスの開発を行ってきました。取扱製品は、パワーMOSFET、バッテリーマネジメントIC、パワーマネジメン

ト IC、IGBT チップ／モジュール、ノイズキャンセレーション IC, オーディオパワーアンプ等、多岐に渡り

ます。詳細情報は同社ホームページをご参照ください。 

http://bydit.com/doce/products/Microelectronics/ 

 

●このリリースに関するお問い合わせ先 

 

 

 

 

 

●製品に関するお問い合わせ先 

 

以上  

 

株式会社ＵＫＣホールディングス 

経営企画部門 経営企画部 大澤／北村／戸叶 

電話（03）3491－8550（直通） 

E-mail:info@ukcgroup.com 

共信テクノソニック株式会社 

ビジネス開発本部 販売推進部門 武田／山﨑 

電話（03）5496－1121（直通） 

E-mail:products65@kytec.co.jp 

株式会社ＵＫＣホールディングス 

経営企画部門 事業戦略部 藤田／佐藤 

電話（03）3491－8550（直通） 


